
《硅片包装》编制说明
1、 任务来源
根据全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会文件，半材标委[2013]8号，“关于转发2013年第一批半导体材料国家、行业标准项目计划的通知”，由杭州海纳半导体有限公司、有研半导体材料股份有限公司、南京国盛电子有限公司、协鑫硅材料科技控股有限公司等负责该标准的起草。

二、主要工作过程
根据任务要求2013年7月开始部署制定《硅片包装》工作。为圆满完成该标准的修订工作，成立了标准制定工作小组，查阅了YS/T 28-92《硅片包装》行业标准，并对全文进行研究，并调研了部份国内硅片生产企业，确定要修订的具体内容。
本标准的主要起草人：

王飞尧        高级工程师
孙燕         高级工程师 

马林宝        高级工程师

夏根平        高级工程师

林春香        工程师
根据目前国内实际产品结构类型，硅片主要为外延片、抛光片、SOI硅片、研磨硅片、太阳能电池用硅片，其中外延片、抛光片、SOI硅片的包装形式一样，都需要为洁净包装，因此统一为洁净包装。本标准确定按：硅片洁净包装、研磨片包装、太阳能电池用硅片包装这三大类产品进行制订。并广泛的征求了有研半导体材料股份有限公司、天津市环欧半导体材料技术 有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、南京国盛电子有限公司、万向硅峰电子股份有限公司等硅材料厂家意见，并积极采纳合理化意见，形成了标准草案（初稿）。2013年8月27日在深圳召开十项标准讨论会，参会单位有：中国计量科学研究院、天津市环欧半导体材料技术有限公司、有研半导体材料股份有限公司、南京国盛电子有限公司、上海合晶硅材料有限公司等21家单位的25位代表。与会专家对标准逐项进行了讨论，并达成以下修改意见和建议：

1、标准名称由《半导体硅片包装》更改为《硅片包装》，扩大范围，把太阳能电池用硅片的包装也包括在内。

2、1.范围中增加太阳能电池用硅片包装。

3、2.规范性引用文件中增加《GB/T 26071 太阳能电池用硅单晶切割片》标准。

4、2.规范性引用文件中对于SEMI标准的引用，增加英文名称。

5、术语和定义中，内包装袋的英文名称 box wrap 应更改为inner box；

6、4.1包装环境表1中增加太阳能电池用硅单晶切割片包装环境的要求，温湿度的范围参考相应洁净室等级的范围。

7、4.2包装材料中，对洁净包装、研磨片包装和太阳能电池用硅片包装所用到的包装材料进行分类描述。

8、4.2.3中包装材料的承压增加“使硅片无破损”。

9、4.3包装方法中增加4.3.3太阳能电池用硅片的包装方法。

10、5.洁净包装干扰因素改为包装干扰因素，同时增加研磨片包装和太阳能电池用硅片的干扰因素。

11、5.洁净干扰因素中，洁净室百级统一更改为国标2级。

12、5.2中“应因可能避免”更改为“尽可能避免”。

会后，标准编制组根据标准会各专家提出的意见对粗稿进行了认真修改，形成了本标准草案征求意见稿。
2014年3月23日在扬州召开了《硅片包装》行业标准讨论会，参会单位有有研新材料股份有限公司、峨嵋半导体材料研究所、上海合晶硅材料有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司、浙江省硅材料质量检验中心等25家单位的36位代表。与会专家对标准讨论稿逐项进行了讨论，并达成以下修改意见和建议：

1、 规范性引用文件中删除SEMI E1、SEMI M26、SEMI M29标准；

2、 把5.干扰因素放在4.包装条目之前，修改后为4.干扰因素,5.包装；

3、 4.1包装环境中“半导体硅片”修改为“硅片”；

4、 表1包装环境中“湿度”改为“相对湿度”，研磨片包装湿度“30%－70%”改为“≤70%”，太阳能硅片包装湿度“30%－70%”改为“≤70%”；

5、 4.2.1中删除“包装带”；

6、 4.3.1 a)中删除“装有经过清洗、检测”；增加“保证片盒密封”。

7、 4.3.1 d)中删除“和干燥剂一起”，句尾增加“可根据客户要求，在外包装中放入干燥剂”；

8、 4.3.2 b)中增加“或根据客户要求数量进行隔片”；

9、 4.3.2 e)中把“海绵”改为“填充材料”；

10、 4.3.3 a)中“前后各放一张与硅片大小、洁净度相同的无尘纸”改为“前后各放一张与硅片大小相同，干净的隔纸或隔板”；

11、 删除4.3.3中b)、c)、d)条款，把d)条款中1）、2）、3）、4)改为b)、c)、d)、e)；

12、 4.3.3 d)-1)中删除“缓冲材料可以是EPE、EPP等”；

13、 文件中“如客户另有要求的，则按客户要求”统一改为“如有其他要求由供需双方协商确定”；

14、 4.3.3 e)中删除“堆码层数”

15、 4.3.3 g)、h)更改为“发货组托按供需双方协商确定；

16、 4.4.1中“产品合格证”更改为“质量证明书”，标准增加“GB/T 26071、GB/T 29055、GB/T29056”

17、 4.4.2 b)中删除“和牌号”；

18、 5.1 洁净包装干扰因素中“晶片”全部改为“硅片”；

19、 5.1.3改为“内包装应经过处理、达到能在2级以上洁净间使用”；

20、 5.1.4改为“外包装袋应能隔绝外部的潮气和静电”；

21、 “研磨片”统一更改为“研磨硅片”；

22、 5.3.1“无尘纸应洁净”改为“隔纸或隔板应干净”；

23、 5.3.3“塑封”全部改为“包装”；

三、本标准编制的原则和依据

1.标准编制原则
1.1 本标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的；
1.2本标准在制定过程中，参考了92版老标准和国际的相关标准，，结合目前国内行业内实际使用产品结构和分类的具体情况，并综合考虑了行业的实际需求与未来一段时间内的技术发展要求。
1.3在制定本标准时，不但依据国内生产企业的技术生产现状，还考虑了将来的技术发展趋势。本着适合多数、助进技术进步的原则，制定本标准。

2.2 本标准的依据

本标准的依据有：

A、三大产品相关的国家标准：

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T12965  硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14139  硅外延片

GB/T 14264  半导体材料术语
GB/T 26071  太阳能电池用硅单晶切割片
GB/T 29506  300mm硅单晶抛光片

GB 50073  洁净厂房设计规范

B、国外标准
SEMI E1  开放的塑料和金属的晶片载体规范(Specification for open plastic and metal wafer carriers)

SEMI M26  运输用的100,125,150和200mm晶片包装盒再使用指南(Guide for the re-use of 100，125,150 and 200mm wafer shipping boxes used to transport wafers)

SEMI M29  300mm包装盒规范(Specification for 300mm shipping box) 

SEMI M18-0302  硅片订货单格式

4、 采标程度说明
本《硅片包装》是对 YS/T 28-92《硅片包装》标准的修订，根据国内各硅材料行业目前使用的现实情况进行修订的，没有参考国外相关标准。故整个标准的采标（采用国际标准和国外先进标准）程度确定为非等效采用。
五、主要试验分析及本标准预期效果

我们计划在本标准制订时，充分考虑我国的特点，结合我国的实际情况和产品规格分类制定成我国的行业标准。
目前我国硅片的包装主要分三大类型：硅片洁净包装、硅研磨片包装和太阳能电池用硅片包装。
我们将根据产品不同的特性来制订硅片包装要求，具有实际的指导意义和良好的实际使用效果
六、意见的处理
 各单位的意见已纳入征求意见稿中。

七、法律

本标准符合我国现行法律、法规和强制性国家标准的要求（相容），无抵触、矛盾之处。

本标准是对YS/T 28-92《硅片包装》的修订，修定该标准有利于更加规范化、更加适应当前我国硅片生产使用的需要。
                                     标准编制小组                                 2014年5月21日
